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深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                         编号：2025-02 

投资者关系活动

类别 

 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            ☑业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            □其他： 

参与单位名称 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者 

时间 2025 年 04 月 29 日 15:00-17:00 

地点 线上，价值在线（https://www.ir-online.cn/） 

上市公司接待 

人员姓名 

董事长 许文焕 

总经理 黄效东 

财务总监 范长征 

董事会秘书 陈国兵 

独立董事 张驰亚 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

1、请问公司在 2024 年的研发投入以及专利情况？ 

答：尊敬的投资者您好，2024 年公司及子公司累计投入研发费用 2,768.47 万元，同

比增长 4.55%；截至 2024 年末，公司拥有有效授权注册专利 94 项，其中：发明专利 15

项、实用新型专利 70 项，外观设计 9 项；软件著作权登记 56 项；集成电路布图设计权

16 项；PCT10 项。感谢您对公司的关注。 

2、公司去年盈利能力下滑的原因是什么？ 

答：尊敬的投资者您好，公司 2024 年归属上市公司股东的净利润为-11,391.58 万元，

较上年同期减少 12,647.15 万元，同比减少 1,007.28%，主要原因系：（1）得益于海外销

售的较快增长，条码识别设备业务收入和利润相比去年同期均实现两位数增长，持续为

公司贡献稳定现金流；（2）报告期内，公司对收购泰博迅睿和广微集成产生的商誉分别

计提了较大金额减值准备，泰博迅睿原股东需对泰博迅睿商誉减值进行补偿，上述因素

对公司本报告期净利润产生了较大影响；（3）联营企业广芯微电子与芯微泰克均处于产

能爬坡阶段，收入规模较小，且自 2024 年开始计提固定资产折旧费用，因此利润较上年



同期减少；半导体硅片市场 8 英寸以下产品需求复苏不及预期，联营企业晶睿电子外延

片销量随着产能提升较上年大幅增长，但销售单价同比下降，且新建产能在爬坡阶段，

折旧增加，导致净利润同比上年下滑明显；以上导致公司按权益法核算的长期股权投资

收益较上年同期明显减少；（4）全资子公司泰博迅睿电子元器件分销业务客户结构调

整，电池业务市场需求低迷，收入和毛利率同比下降，并计提了较大金额的信用减值损

失和资产减值损失，导致净利润较上年同期下降明显；（5）受 6 英寸晶圆代工产能迁移

影响，功率半导体设计公司广微集成销售收入和净利润较上年同期减少。感谢您对公司

的关注。 

3、请问未来的发展战略是什么？ 

答：尊敬的投资者您好，公司未来发展战略为：深耕 AiDC，聚焦功率半导体。AiDC

（Artificial Intelligence for Data Capture，应用人工智能进行数据采集）业务，公司将继

续以半导体化思维和摩尔定律为指导思想，以客户为中心，不断优化产品结构，针对医

疗检测、汽车制造、3C 精密电子等工业应用场景开发功能更全面更高端的新产品，积极

开拓工业领域的需求。功率半导体领域，公司将持续打造功率半导体 smart IDM 生态圈，

以晶圆代工厂广芯微电子为核心，支持生态圈各环节项目的产能提升和扩产，充分展现

smart IDM 生态圈的产业链协同效应。感谢您对公司的关注。 

4、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 

答：尊敬的投资者您好，2025 年一季度，公司实现营业收入 5,397.90 万元，较上年

同期减少 1,170.62 万元，同比减少 17.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,347.10

万元，较上年同期增加 3,326.69 万元，同比增长 16,299.56%；实现归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益的净利润-1,770.52 万元，较上年同期减少 1,552.46 万元，同比减少

711.94%。主要原因是：（1）公司于 2025 年 1 月完成对广芯微电子的控股收购，根据

会计准则核算，公司合并广芯微电子产生了 5,099 万元的税后投资收益，是报告期内归

属于上市公司股东的净利润及非经常性损益较上年同期大幅增加的主要原因；同时，因

合并广芯微电子，公司新增商誉 15,866 万元。（2）2025 年一季度，广芯微电子产能稳

步提升，收入较上年同期有所增长，但项目仍处于产能爬坡阶段，整体收入规模较小，

而设备折旧摊销及人员等固定成本随着产能的提升较上年同期增加，导致广芯微电子仍

处于亏损状态，净利润同比减少；此外，广芯微电子于 2025 年 1 月纳入公司合并报表

范围，公司持股比例的增加也对归属于上市公司股东的净利润产生了一定影响。 感谢您



对公司的关注。 

5、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 

答：尊敬的投资者您好，公司未来盈利增长的主要驱动因素包括：（1）功率半导体

业务：公司将持续打造功率半导体 smart IDM 生态圈，以晶圆代工厂广芯微电子为核心，

支持生态圈各环节项目的产能提升和扩产，充分展现 smart IDM 生态圈的产业链协同效

应。（2）AiDC 业务，公司将加大海外业务支持，并依托条码识别领域技术和经验，以

AI+CIS 机器视觉技术平台提供数据采集解决方案，不断优化产品结构，针对工业场景开

发更多新产品。感谢您对公司的关注。 

6、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？

谢谢。 

答：尊敬的投资者您好，2024 年至今，国内功率半导体行业整体面临价格竞争、库

存调整等挑战，终端需求分化明显，传统市场领域面临产品价格下降等压力，汽车电子、

AI 算力等新兴市场需求增长明显。感谢您对公司的关注。 

7、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 

答：尊敬的投资者您好，功率半导体是电力电子装置电能转换与电路控制的核心，

作为不可替代的基础性产品，被广泛应用于移动通信、消费电子、汽车电子、轨道交通、

工业控制、发电与配电等电力电子领域。我国是全球最大的功率半导体消费国，目前占

据全球功率半导体市场规模的 37%左右，且功率半导体市场规模仍在逐步增加，预计至

2028 年我国功率半导体市场规模有望达到 405 亿美元。然而，我国功率半导体器件国产

化率仍处于相对较低水平，尤其在中高端产品领域国际厂商仍占据较大份额，进口替代

市场空间广阔。近年来，经过国家大力的政策扶持和国产厂商努力，国产功率半导体企

业发展已取得了长足进步，但与国外品牌企业相比仍存在较大差距，国产功率半导体市

场尚未形成稳定的竞争格局。伴随国内功率半导体厂商的不断进步，中国市场有望涌现

一批世界级的功率半导体企业。感谢您对公司的关注。 

附件清单（如有） 无 

日期 2025-04-29 

 

 

 


